MAPELEVEL
PROWDG
SYSTEM

Klinowy system poziomowania ptytek ceramicznych
i kamiennych na scianach i podtogach

I ZALETY | WLASCIWOSCI

= Prosty i szybki montaz — z uzyciem szczypiec.

= Szybki demontaz (klipsy zaprojektowane tak, by tamaty sie idealnie ponizej powierzchni ptytek).

= Kliny wielokrotnego uzytku — wieksza precyzja przy poziomowaniu i tatwiejsze pozycjonowanie klipsa
dystansowego dzieki specjalnemu radetkowaniu.

= Cata gama klipséow do fug o réznej szerokosci i do ptytek ceramicznych i kamiennych o grubosci do 12 mm.

= Poszerzona korncédwka klina zapewnia wiekszy komfort podczas aplikagji.

= Dwa przedtuzenia wdolnej tylnej czesci klina w celu zwiekszenia powierzchni niwelacyjnej.

I ZAKRES ZASTOSOWANIA

MapeLevel ProWDG System to klinowy system przeznaczony do poziomowania ptytek ceramicznych oraz
kamiennych w réznych rozmiarach i o réznych grubosciach, do zastosowania na podtodze i Scianie, szczegdlnie
polecany do montazu ptytek wielkoformatowych.

MapeLevel ProWwDG System utatwia montaz ptytek, szczegdlnie w przypadku klejenia ptytek
wielkoformatowych lub nieréwnych oktadzin na niejednorodnych/zniszczonych podtozach. System pozwala
uzyskac fugi o jednolitej szerokosci, perfekcyjnie rowna posadzke podtogowa lub oktadzine scienna, niwelujac
nierédwnosci pomiedzy sasiednimi ptytkami.

I WEASCIWOSCI TECHNICZNE

W sktad MapeLevel ProwDG System wchodza nastepujace elementy:
= MapelLevel ProwDG - polipropylenowe kliny poziomujace.

= MapeLevel ProwDG Spacer C — usuwalne klipsy dystansowe do ptytek ceramicznych oraz kamiennych

o grubosci od 3do 12 mm.
MapeLevel ProwDG Spacer C jest dostepny w 7 roznych grubosciach (0,5;1;1,5; 2, 3, 4 i 5mm), kazda oznaczona
innym kolorem, do spoin o szerokosci od 0,5do 5 mm.
Klipsy dystansowe zostaty zaprojektowane tak, aby podczasich usuwania tamaty sie idealnie pod oktadzing
ceramiczna. Klin MapeLevel ProWDG ma radetkowana powierzchnie, co gwarantuje wieksza precyzje wfazie
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poziomowania plytek i tatwiejsza regulacje pozycji klina przy uzyciu odpowiedniej sity. Zebro w centralnej czesci
klina utatwia precyzyjne umieszczenie klina we wnetrzu klipsa dystansowego.

Dzieki tym dwdm elementom (klin i klips) mozna szybko i tatwo skorygowac wszelkie nieréwnosci pomiedzy
sgsiednimi ptytkami, uzyskujac w ten sposob idealnie rowna powierzchnie posadzki.

I ZALETY

MapeLevel ProwDG System to kompletny system, ktdry umozliwia poziomowanie oktadzin podtogowych oraz
Sciennych o grubosci ptytki do12 mm.

Dostepne w systemie specjalne szczypce MapelLevel EasyWDG Pushing-Pliers utatwiaja dociskanie klinéw.
Usuwanie MapeLevel ProwDG Spacer C jest niezwykle szybkie. Klin tatwo oddziela sie od jednorazowych
klipsow dystansowych, a sam jest wielokrotnego uzytku.

MapeLevel ProwDG System wykonano z tworzywa sztucznego pochodzacego z recyclingu.

I WYTYCZNE MONTAZU

Przed zastosowaniem MapelLevel ProWDG System nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ systemu z wybranymi
ptytkami. Przed montazem Mapelevel ProwDG System upewnicsig, ze powierzchnia ptytek jest idealnie
czysta i wolna od resztek kleju lub materiatow sciernych.
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Pozycjonowanie klipséw

Rozprowadzi¢ klej i wiozy¢ klips MapeLevel ProWwDG
Spacer C pod ptytki. W zaleznosci od wielkosci ptytki
umiescic jeden klips lub wiecej z kazdej strony.
Nastepnie utozyc¢ sgsiadujace ptytki.
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Wstawianie klina

Whozy¢ klin MapeLevel ProwDG w klips w kierunku
utozonej poprzednio ptytki, naciskajac odpowiednio
(postuzyc sie szczypcami MapelLevel EasyWDG
Pushing-Pliers), az do uzyskania odpowiedniego
wyrownania poziomu ptytek. Usungc¢ wszelkie
pozostatosci kleju w poblizu klipsdw dystansowych, aby
uniknac¢ potencjalnych zarysowan lub odpryskéw na
powierzchni ptytek podczas usuwania klipsow.
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Usuwanie
Po utwardzeniu kleju, nalezy przejs¢ do etapu
usuniecia klipsow dystansowych poprzez uderzanie
gumowym miotkiem (lub kopnieciem butem z
noskiem ochronnym) klipsa dystansowego Mapelevel
ProWwDG Spacer C réownolegle do linii fugi.
W celu szybkiego i precyzyjnego usuniecia klipsow
dystansowych zostaty one zaprojektowane tak, aby
idealnie tamaty sie ponizej oktadziny ceramicznej.
Kliny tatwo oddzielaja sie od elementéw

jednorazowych i sg wielokrotnego uzytku.



I TABELA ZUZYCIA

ORIENTACYJINE ZUZYCIE (liczba klinéw i klipséw) DO WYPOZIOMOWANIA POWIERZCHNI 10 m?
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Zuzycie ma charakter orientacyjny i zmienia sie w zaleznosci od schematu montazu i stopnia rownosci ptytek
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I OPAKOWANIA

. Liczba
Produkt Wymiary Kolor Opakowania na
(mm) .
palecie
pudetka
M.a pelLevel ProwDG Niebieski 14 torebek x 12
klin 100 st pudetek
pudetka 12
0,5 Pomaranczo 12 torebek
’ " 80t | Pudetek
pudetka 12
1 Zielony 1)2<t2%r§ksjzetl.< pudetek
pudetka 12
1,5 Sza 12 torebek
, i x 250 szt pudetek
- MapelLevel ProwDG = :
pudetka
¥ Spacer c 2 Czarny 12 torebek 12
klips dystansowy do ptytek o 250 opt. pudetek
Lo ) grubosci od 3do12mm pudetka .
- 3 Biaty 12 torebek
x 250 szt. pudetek
. pudetka 12
4 Zotty 12 torebek
X 250 szt. pudetek
pudetka 12
5 Czerwony 12 torebek
X 250 szt. pudetek
MapelLevel EasyWDG pudetka
Pushing-Pliers 15 torebek
szczypce x1szt.

I SRODKI OSTROZNOSCI | BEZPIECZENSTWA

MapeLevel ProwDG System jest wyrobem i zgodnie z rozporzadzeniem nr1907/2006/WE — REACH nie wymaga
przygotowywania karty charakterystyki.

Zaleca sie stosowanie rekawic i okularow ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa obowigzujacych w miegjscu pracy.

PRODUKT DO UZYTKU PROFESJONALNEGO.
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I UWAGI

Powyzsze dane nalezy traktowac wytqcznie jako ogdlne wskazowki. Poza informacjami zawartymi na
opakowaniu nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych
instytutow i stowarzyszen branzowych oraz przepisow BHP. Niezalezne od nas warunki pracy i roznorodnosc
materiatow wykluczajq jakiekolwiek roszczenia wynikajgce z tych danych. W przypadku wagtpliwosci zalecane
jest przeprowadzenie wtasnych prob. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakosci swoich
produktow.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogqg zostac¢ pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz
www.mapei.com

I NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogqg by¢ wprowadzane do innych dokumentow zwiqgzanych z
danym projektem, tym niemniej koncowa tresc¢ tych dokumentow w zZaden sposoéb nie moze uzupetniac i
nie moze zastepowac tresci obowigzujgcej karty technicznej w trakcie aplikacji produktéw z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogq zostac¢ pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz
www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEN KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAN ZAWARTYCH LUB
WYNIKAJACYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYtLACZAJA ODPOWIEDZIALNOSC MAPEI.

Referencje dotyczqgce produktu sq dostepne na Zyczenie oraz na stronach www.mapei.com i
www.mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice

% +48-32-7754450 6? www.mapei.pl P<  info@mapei.pl
9301-5-2025-pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie tekstow, zdjec i rysunkéw w catosci lub w czesci bez
zezwolenia zabronione.
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